Descricao :

Plate Ni-Al

Plate Ni-Al € um processo de niquel quimico para ser usado sobre as superficies plasticas do tipo
ABS e aluminio. O processo € altamente estavel, operando com baixas temperaturas.

Condigdes Operacionais :

Plate Ni-Al Parte-1 30—-35ml/l Ideal : 33,0 ml/I

Plate Ni-Al Parte-2 22,0 —27 ml/l Ideal : 25,0 ml/I

Plate Ni-Al Parte-3 67,0 ml/I Ideal : Veja item operacdo de processo
Temperatura 27-32°C Ideal ;30 °C

pH 8,7-9,0 Ideal : 8,9

Agitacdo Mecéanica

Filtracéo Periddica, melhor continua

Reforco 1 parte de Plate Ni-Al Partel para 2 partes de Plate Ni-Al Parte-2

Frequéncia de Adigbes

De acordo com a carga do tanque

Instrugdes Operacionais:

1. Encha o tanque até 50% do seu volume final e adicione vagarosamente sob agitacdo a quantidade

de Plate Ni-Al Parte-1, Plate Ni-Al Parte-2 e Plate Ni-Al Parte-3 necessaria.

2 - Agite para uma perfeita homogeneizagdo da solucéo.

3 - Ajustar o pH para uma faixa de 8,9 — 9,0 unidades com aménia concentrada

3 - Complete o volume do tanque com &gua deionizada até perfazer o volume total.

Equipamentos :

Tanque

PVC, polietileno ou polipropileno que esteja equipada com
manta dupla de a4gua para seu aquecimento.

Resisténcia

Pode ser usada como alternativa, deve-se usar resisténcias
eletroliticas de imersdo de quartzo ou pyrex ou tubos de teflon
para 0 aguecimento com vapor.

Agitacéo

Mecénica, agitando-se as pecas, ou por intermédio de um
agitador revestido com teflon, PVVC ou polietileno.
Nunca usar agitacéo a ar.




Operacéo do Processo :

A deposicdo da camada pelo processo Plate Ni-Al é obtida pela simples imerséo das pecas.
Recomendamos filtracdo continua, passando a solucdo de 1 a 2 vezes por hora pelo filtro, tipo
cartucho polipropileno de 3 micras. Uma filtracdo semanal completa da solucdo passando para um
tanque reserva é necessaria, seguida pela passivacdo com Acido Nitrico.

Certos céations afetam a estabilidade da solucdo, que neste processo seréd evitado pela adicdo do
Plate Ni-Al Parte-3.

Impurezas como calcio e magnésio, os quais sdo pouco soltvel em solucdes alcalinas, devem ser
evitadas. Sua presenca resulta numa maior frequéncia de filtragdes ou mais trocas de filtros.
Podendo ocasionar a decomposicao da solucao.

Manutencéo :

As concentracBes Plate Ni-Al Parte-1 e Plate Ni-Al Parte-2, podem ser determinados pelos
métodos anexos. O Plate Ni-Al Parte-3 pode ser adicionado em relacdo as adi¢bes do Plate Ni-Al
Parte-1, ou seja , para cada 1 ml/l de Plate Ni-Al Parte-1 adicionar 2 ml/l.de Plate Ni-Al Parte-3.

O pH sera mantido pela adigdo de Hidroxido de Amonia .

Informac0es de Seguranca :

O processo Plate Ni-Al é de carater alcalino. Evitar contato com pele e olhos. Utilizar os
equipamento de seguranga : luvas de borracha, mascara de protecdo e um respirador. Os gases
liberados sdo irritantes e fortes devido a serem derivados de amo6nia. Em caso de um contato
acidental, lavar a regido afetada com agua em excesso. Em caso de inala¢do, remover a vitima para
local arejado.

Anélise :

1. Plate Ni-Al Parte-1 :

Pipetar 20 ml do banho Plate Ni-Al transferir para erlenmeyer de 300 mls.
Adicionar : 100 ml de agua destilada
10 ml de Hidroxido de Amonia
1 g de indicador Murexida

Titular com E.D.T.A 0,1 Molar até viragem violeta.

Célculo : mis gasto EDTA 0,1 M x fc x 2,42 = ml/l Plate Ni-Al Parte-1




Reforco da Solucéo :

Para cada 1 ml abaixo da concentracdo desejada de Plate Ni-Al Parte-1 encontrado na analise,
adicionar 40 ml do concentrado Plate Ni-Al Parte-1, considerando 100 Its de banho do processo
Plate Ni-Al .

2. Plate Ni-Al Parte-2 :

Pipetar 2,0 ml do banho Plate Ni-Al , transferir para um frasco indice de iddo com tampa
esmerilhada.
Adicionar : 20 ml da solucdo Acido Sulfurico 9N
25 ml de &gua destilada, lavando as paredes do frasco.
25 ml da solucdo de 16do 0,1 N ( esta medida devera ser feita atraves da bureta )

Lavar o frasco com 3 - 5 ml da Solucéo de Acido Sulftrico 9 N.
Fechar o frasco e deixar repousar num lugar escuro de 30 — 45 minutos, agitando de vez em quando.

Titular com Tiossulfato de Sédio 0,1 N até a cor mudar de marrom a incolor, usando amido como
indicador.

Calculo : (25 x fc lodo — mls gasto Na,S,03 x fc ) x 4,88 = ml/I de Plate Ni-Al Parte-2
Reforgo da Solugéo :

Para cada 1 ml abaixo da concentracdo desejada de Plate Ni-Al Parte-2 encontrado na analise,
adicionar 40 ml do concentrado Plate Ni-Al Parte-2, considerando 100 Its de banho do processo
Plate Ni-Al .

As informagdes contidas neste Boletim Técnico, sdo baseadas em nossa tecnologia e
Know-how do processo, incluindo opera¢des de campo e praticas de laboratdrio.
Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que
mantidas as condi¢des de validade e embalagens originais 0 que comprovem a auséncia de
adulteracdo do produto. Durante a utilizagdo do processo nem sempre podemos
exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situagéo de
operacionalizacdo ¢€ particular e especifica a necessidade de cada Cliente.




